SUR-TIN

Chem. Verzinnung

Arbeitsanleitung

Ansatz

Die folgende Vorschrift zum Ansatz von
SUR-TIN muss aus Sicherheitsgrinden in
Ablauf und Reihenfolge streng befolgt
werden.

Fillen Sie bitte zunachst 2 | Wasser,
Temperatur ca. 50 °C in ein sauberes,
temperaturbestandiges Gefall mit einem
Fassungsvermdgen von min. 3 Litern.

Flgen Sie SUR-TIN Teil | hinzu und rGhren
Sie das Gemisch um. Vorsicht, &tzend:
Augen schutzen! Spritzer auf Haut und
Kleidung vermeiden! Immer SUR-TIN Teil |
zum Wasser geben, nie umgekehrt
verfahren. Das Produkt enthalt
Schwefelsaure.

Flgen Sie nun SUR-TIN, Teil Il hinzu. und
rihren Sie die Flussigkeit so lange um, bis
Teil Il vollstandig geldst ist.

Unter dauerndem Rihren mischen Sie nun
bitte Teil Ill hinzu. Es entsteht eine fast klare,
gebrauchsfertige Lésung. Die pulverférmigen
Bestandteile Il und Il von SUR-TIN sind

gesundheitsschadlich. Einatmen und
Verschlucken vermeiden!

Aufbewahrung

Die gebrauchsfertige Lésung ist

wiederverwendbar und mehrere Monate
haltbar. Sie soll in einem deutlich
gekennzeichneten, verschlossenen Gefal}
bei mind. 20 °C und im Dunkeln aufbewahrt
werden.

Anwendung

Mit der Zeit bildet sich am Boden des
Vorratsgefalies ein weilter Niederschlag. Die
Lésung muss daher vor Gebrauch kraftig
geschittelt oder aufgerthrt werden. Die
Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 20
und ca. 40 °C liegen.

Vor dem Verzinnen muss der Fotolack
grindlich entfernt werden. Als praktikabel
hat sich das nochmalige ganzflachige
Belichten und Entwickeln der Platine
erwiesen. Naturlich kann die Reinigung auch
mit LOsungsmitteln (Alkohol, Aceton etc.)
erfolgen. Achtung: Auch geringe Ruckstande
von Fotolack behindern den Vorgang!

Vor dem Verzinnen ist eine grundliche
Spllung der Platine unter flieRendem
Wasser unerlasslich. Ubrigens machen sich
auch Fingerabdriicke auf dem Kupfer
stérend bemerkbar!

Lassen Sie die Platine nun bitte in die
Schale mit Verzinnungslosung gleiten. Die
Zinnabscheidung auf dem Kupfer setzt sofort
ein und ist nach etwa 2-3 Minuten
abgeschlossen. Die chemische Reaktion ist
selbst begrenzend, die maximal erzielbare
Schichtdicke betragt etwa 5um.

Nach der Verzinnung wird die Platine
nochmals unter kraftigem, heillem
Wasserstrahl grindlich gespult und dann mit
saugfahigem Papier kraftig abgerieben.

Die Lotbarkeit ist auf der frischen Zinnschicht
am besten. Besonders bei feuchter oder
durch Chemikaliendampfe belasteter
Umgebungsluft kann es nach wenigen
Tagen passieren, dass die Zinnschicht
wieder anlauft. In diesem Fall kann die
Platine einfach noch einmal in die
Verzinnungslésung gelegt werden.

Die vorliegende Anleitung basiert auf
umfangreichen Laborversuchen. Sie soll
Ihnen einen problemlosen Umgang mit SUR-
TIN ermdglichen. Fir Schaden durch
Nichtbeachtung oder fir andere Folgen bei
der Anwendung koénnen wir jedoch
naturgemaf’ nicht haften.

Zu den in SUR-TIN verwendeten
Chemikalien halten wir Sicherheitsdaten-
blatter fir Sie bereit.
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